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撰寫人：	郭妍均 (B00334)		日　期：	         					


· 規格/功能需求：
1. 交付物為「跨域應用優勢晶片主題座談活動暨媒合會規劃」專案服務書1份。
2. 提交檔案格式為PPT，且不含報告封面之總頁數達70頁以上。
3. 廠商須配合計畫臨時性需求，經請購單位告知，配合調整或增補本份報告內容。
4. 專案服務書內容應包含但不限於以下項目：
(1) 活動規劃背景與目的
(2) 晶片產業趨勢概要
(3) 活動辦理規劃策略：應包含但不限於活動主題、探討議題、辦理方式、與會人員、講者人選、活動場地、目標受眾、商談與媒合等項目規劃與預期效益。
(4) 活動推廣規劃策略：應包含但不限於整體推廣策略、不同推廣工具推廣策略、推廣成效推估等項目之規劃與建議。
(5) 各項工作規劃時程與執行人力建議
(6) 廠商簡介：應包含但不限於廠商所具備的特色或優勢，如過往執行實績與相關案例等資訊。


· 檢測/驗收標準：
提交內容以上述規格/功能需求為主，且專案服務書內容應付合上述所列功能需求，廠商據此提供驗收用報告並經請購單位確認同意。

· 交貨期： 115  年  12  月  10  日


· 廠商交付文件：有  □無
應於115年12月10日前提供「跨域應用優勢晶片主題座談活動暨媒合會規劃」專案服務書1份電子檔(PPT檔案)，經請購單位同意請款。
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